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La presence Invention conceme un film stratifie adhesif 
a chaud, presentant une excellente resistance a la chaleur. Plus particulie- 
rement, 1 'invention conceme un film stratifie adhesif a chaud, ayant une 
excellente resistance a la chaleur, qu'on produit en stratifiant un film 
choisi parmi un filn, de matiere plastique ayant une excellente resistance 
a la chaleur tel que les polyesters, les polyamides ou l es polycarbonates 
et une feuille d'un metal tel que I 'aluminium ou le cuivre, avec un film • 
d'une re-sine constitute essentiellement d'un copolyester sequence. 

On a utilise prectdemment des films resistant a la chaleur 
tels que des films de polyester, des films de polyamide et des films de 
polycarbonate, et une feuille metallique, telle qu'une feuille d'aluminium 
ou une feuille de cuivre, dans diverses applications, par exemple comme 
emballages alltmentaires, materiau isolant, ruban ou similaires, par suite 
de leurs exceLlentes propriety mecaniques, electriques et chimiques 
(telles que la resistance aux agents chimiques, a l'huile et a l'eau), 
leur resistance a la chaleur et leur resistance au froid. Cependant, on les 
a utilises rarement isolement et, generalement, en les stratifiant en partie 
ou en totalite les uns avec les autres, ou avec d'autres films plastiques . 
ou feuilles metalliques. Ces films plastiques ou feuilles meta.lliques n'ont 
pas en soi de propriety adhesives a chaud. et, par consequent, on a 
propose divers process pour leur conferer cette proptiete d'adhesion - a 
chaud. Parmi ces procedes, on prefere deposer une resine thermoplastique 
sur. : la surface du film du fait qu'on peut- la faire adherer par chauffage 
sous pressipn pendant une duree breve et qu'il n'existe pas de probleme de 
dur<5e de conservation en pot. Par suite de la resistance mediocre a .la 
chaleur des resines thermoplastiques , lorsqu'on realise un depot de 'resine 
thermoplastique, la- resistance a la chaleur du film de polyester, du film 
de polyamrde ou du film de polycarbonate ne peut 6tre utilised de facon 



eff icace . 



Par consequent, on recherche un film (stratifie) presentant 
a la fols une excellente resistance a la chaleur et une excettente adhesion 
a chaud dans le domaine de l'emballage et des elements eiectriques. 

Dans le domaine de l'emballage des appareils medicaux et des 
aliments, on sterilise generalement la matiere embalUe par chauffage a 
plus de 100'C, generalement entre 110 et 120°C. Pour obtenir une sterili- 
sation complete au-dela de 100"C, 11 est necessaire de chauffer a environ 
120 J C pendant 15 mn ou plus dans un autoclave (recipient de sterilisation 
sous pression). Egalement, en plus du stade de sterilisation, un traitement 
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compiementaire de m6me duree dans l'autoclave, avant et apres la steri- 
lisation, est necessaire et, par consequent, on recherche a reduire la duree 
de sterilisation pour rationaliser le traitement a l ! autoclave et en. 
require le coQt.On doit conduire la sterilisation par la chaleur a une 
5 temperature suffisamraent eievee, pendant une duree suffisante pour tuer 

les spores des bacteries qui sont tres resistantes vis-a-vis de la chaleur 
et le rapport entre la temperature et la duree suffisante pour tuer les 
spores a un caractere logarithmique . Ceci veut dire que le nombre de spores 
tuees varie.de faqon logarithmique avec la variation de , temperature et de 
10 temps. Par consequent, lorsqu'on eieve la temperature de sterilisation, 
on peut reduire considerablement la duree de sterilisation. 

Un film classique utilise pour la sterilisation a l'auto- 
clave peut fitre un film stratifie a deux couches ,' constitue d ' un film de 
polyethylene ou d'un film de polyester, d'un film de polyamide ou d'un film 
15 de polycarbonate et d'un film a trois couches dans lequel une .feuille d'alu- 
. minium est placee entre les deux couches du film stratifie precedent. Dans 
ces films stratifies, le film de polyester, le film de polyamide et le film 
de polycarbonate sont essentiellement utilises pour conferer des propriety 
mecaniques, y compris la resistance a la chaleur et la resistance au froid du 
20 stratifie, la f euille metallique, par exemple en aluminium, etant utilisee 
• comme* Scran contre l'oxygene, la vapeur,la lumiere, les rayons ultraviolets 
,/ et similaires, et le film de polyethylene etant utilise pour permettre 
•essentiellement le scellage k chaud du stratifie. Un emballage realise en . 
ces matieres stratifiees doit resister aux temperatures eievees et aux 
25 pressions eievees du stade de sterilisation a l'autoclave, mais en realite, 
il tolere juste la temperature de sterilisation classique a l'autoclave qui 
~^est d'environ 120°C, par suite de la presence du film de polyethylene . 
utilise pour permettre le scellage a chaud. Pour rationaliser 1 1 autoclavage , 
il est souhaitable d'utiliser des temperatures de sterilisation plus eievees 
30 et, par consequent, on recherche un stratifie adhesif a chaud ameiiore, 

pouvant resister a des temperature de sterilisation plus eievees telles que 
130°C ou plus . 

En plus des elements eiectriques, on a utilise des stratifies 
constitues d'une feuille metal lique telle qu'une feuille d'aluminium, une 
35 feuille de cuivre avec un film de polyester, un film de polyamide ou un 

film de polycarbonate, comme elements de chauffage Slectriqva et comme cir- 
cuits imprimes et, ces films et feuilles doivent avoir des proprietes 
d'adhesibn a chaud et de resistance a la chaleur. 
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Ces proprietes sont dlcrites plus en detail ci-apres. 
De facon generale, pour obtenir un filmayant une excellente adhesion a 
chaud, la couche de resine adhesive a chaud du film doit : 

(1) se liqugfier par ' chauf f age et par consequent s 1 ecouler dans tous les 
5 coins et recoins de la surface d'un objet auquel elle doit adherer,- 

(2) avoir une bonne af finite avec l ! objet auquel elle doit adherer, avoir 
un bon mouillage thermodynamique et provoquer 1 ' existence de forces inter-, 
raoieculaires avec l'objet auqueL elle adhere, 

(3) se solidifier rapidement., 

10 (4) avoir une faible contrainte residuelie, et 

(5) avoir une bonne flexibility de facon qu'il ne se produise aucune 
concentration de contrainte lorsqu ! on la detruit et, simul tandment . avoir . 
une bonne force de cohesion, suffisante pour r£sister a la destruction. 
La resistance a la destruction est la resistance que. doit presenter le film 

15 stratifie apres adhesion ou sceliage a chaud et le film doit satisfaire a 
la condition indiquee en (5) ci-dessus a temperature £lev6e , lorsqu'on le 
traite a temperature elevee. De plus, on utilise generalement le film stra- 
tifie dans une gamme etendu de temperatures, comprise entre des temperatures 
elevees et La temperature ordinaire et, par consequent , la resine doit 

2iD avoir un bon caractere dynamique lui permettant.de satisfaire a la condi- 

^. tion (5) cL-dessus dans une gamme etendue* de temperatures ,' allant d f une 

temperature elevee telle que 130 3 C ou plus, a une temperature taible, telle 
que la temperature ordinaire ou une temperature plus. basse, 

Parmi les conditions. (1) a (5) precitees, la condition . (5) , 

25 c'est-a-dire la propriete dynamique, joue un rGle par ticulierement important 
-- - pour conferer au film stratifie l'excellente resistance d 'adhesion ou 

l'excellente resistance de sceliage a chaud dans la gamme etendue de tempe- 
ratures indiquee, et cette propriete dynamique depend en grande raesure des 
proprietes thermiques de la resine adhesive . Pour . obtenir un film stratifie 

30 presentant cette excellente force d'adhesion ou force de sceliage a chaud . 
dans la gamme etendue de temperatures indiquee, '.la couche de resine adhesive 
doit avoir de preference des proprietes thermiques telles que son point de 
transition vitreuse soit inferieur a la temperature ordinaire et son point 
de fusion soit superieur a 130 e C. 

35 , En 1 'occurrence , la demanderesse a etudie la condition (5) 

et a decouvert que pour obtenir le fiim desire presentant l'excellente f rce 
d'adhesion ou force descellage a chaud, les proprietes dynamiques de la 
couche de resine adhesive doivent satisfaire aux conditions indiquees 
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ci-dessous. La couche de resine adhesive doit avoir un module d ! Yourig £ 

pour une vitesse de la tete de 30 cra/mn de : 

7 7 10 7 

10 (dyn/cm ) < e < 10 (dyn/cm ) 

et un allongement a la rupture ({\£lio) x 100 (taux d 'allongement par rap- 
port a la longueur initiale) de : 

• ■ (A£ lio) x 100 > 40 (%) 

Lorsque la couche de resine adhesive a un module d 'Young de 
10 10 dyn/cm 2 ou plus, elle devient dure et vitreuse et,. par consequent, une 
concentration de contrainte a la surface, etc. se prqduit en formant un 
produit ayant une force d 'adhesion ou force de scellage a chaud mediocre 
et, d '■autre part, lorsque la couche de resine adhesive a uii module d 'Young 

7 *) 

de 10 dyn/cra ou raoins , elle devient molle et ne conserve pas une force de 
cohesion suffisante pour register a la destruction et ne possede pas une 
force d 'adhesion ou une force de scellage excellente, m6me si 1' allongement 
h la rupture est supgrieur a 407o. De plus, lorsque la louche de resine adhe- 
sive a. un allongement a la rupture de 40% ou moins, elle n'est pas suf f isam- 
ment solide pour register a la destruction et ne peut avoir une force de 

scellage a chaud ou force d 'adhesion excellente, raeme si le module d 'Young 

7 2" 10 2 

est dans la gamme de 10 (dyn/cm ) < < 10 (dyn/cm ). 

Par consequent, pour obtenir le film desire ayant l'exceilente 

force d'adhe*sion ou force de scellage a chaud dans la gamme etendue de 

temperatures allant d'une faible temperature, inferieure par exemple a la 

temperature ordinaire, a une temperature eievee, telle que. 130°C ou plus, 

la couche de resine adhesive doit satisfaire aux conditions suivantes a 

20°C et 130°C; 

10 7 (dyn/cm 2 ) < e< 10 10 (dyn/cm 2 ) 
i^l/Jto) x 100 > .40 (%) 

II est preferable que la couche de resine adhesive presente 
le module d'Young et 1 * allongement a la rupture compris dans la gamme ci- 
dessus, meme lorsque la temperature est superieure a 130°C. 

La demanderesse a poursuivi des recherches pour mettre au 
point une excellente resine adhesive, satisfaisant non seulement a la condi- 
tion (5) ci-dessus, mais egalement aux conditions (1) a (4) et a decouvert 
un film stratifie, adhesif a chaud, ayant une excellente resistance a la 
chaleur a une temperature comprise entre une basse temperature, inferieure 
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par exe m ple a la temperature ordinaire et une temperature eievee telle 
que U0°C et plus. 

Un des buts de 1 -invention est un film stratify adhesif 
a chaud, pr.sentant une resistance a la chaleur superieure a celle du poly- 
ethylene, qu'on obtient par placage d'un film cholsi parmi un film de matiere 
Plastique ayant une excellence resistance a la chaleur, t .ll e que les 
Polyesters, les polyamides ou les polycarbonate et une feuille de metal ■ 

telle que l'alumiriium ou le cuivre avec un fn. a< * , 

' avec un fLlm d "ne resistance constituee 

essentiellement d'un copoly ester sequence. 

.D'autres caractertstiques ec .vantages de 1 'invention ressor- 
ttroot de la description qui suit. 

Selon l'invention, on peut produire le film stratifie desire 
en revetant un film de base constitue d'un film plastique ou d'une feuille 
metallique d'un filmde copolyester sequence. 

Le film plastique utilise comme film de base peut etre 
constitue d'un polyester (tel que le poly te r e P htala te d'ethylene, un poly- 
(terephtalate d 'echy le.e/isoph tala te d'ethylene), le poly terephtalate de 
tetramethylene ou le polydicar boxy late -4 , 4> d'ethylenediphenoxy-2,2 ethane) 
un polyamide ( ttl que le Nylon 6, le Nylon 66, le Nylon 6/10 ou un poly- ' 
adxpamide de xylylene), un polycarbonate (derivant de 1 'isopropylidene-4 4' 
diphenol, c'est-a-dire du bi.pMnol A). un copolymer e constitue essentielle- 
.ent des monomeres des polymeres ,1-dessusoa un melange de ces polymeres ou 
copolymers avec d'autres polymeres possedaat de facon semblable une resis- 
tance, a la chaleur excellente ou superieure a celle des polymeres ou cooo- ' 
lymeres ci-dessus. Le film plastique peut etre sans orientation, a orienta- 
tion uniaxiale ou a orientation biaxiale, mais on prefere particulUrement 
les films a orientation biaxiale. Ces films peuvent renfermer d'autres addi- 
tifs tels^u'un agent antista tique, un lubritiant, un agent empSchant le 
trouble, un plastifiant, „ n stabilisant, un agent empechant 1 'adherence entre 
les feuilles, un colorant ou slmilaires. Les feuiiles metalliques peuvent ' 
etre constituees.d'un metal tel que . 1 •aluminium ou le cuivre. Le f lln de 
base utilise dans l'invention a de preference un point de fusion de 200'C 
pu plus . 

Le copolyester sequence qu'on plaque sur le film de base est 
constxtue d'un segment de polyester cristallin ayant un point de fusion eieve 
et d'un segment de polymere ayant un bas point de fusion et un poids moiecu- 
laxre de 400 ou plus. Le copolyester sequence doit avoir un point de fusi n 
superieur a iSO'C, mais inferieur a la temperature a laquelle les caracteris- 
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tiques du film de base sont alte're'es et, de plus, dolt avoir des pro - • 
pri£t6s dynamiques (lorsqu'on le soumet a une traction a 20 J C et 130°C 
avec une vitesse de la t6te de 30 cm/ran) telles qu'un module d ! Young 6> 
(dyn/cm 2 ) et une rupture a 1 f allongeraent (&l/lo) x 100 (%) correspondent 
respectiveraen t aux valeurs suivantes : 

10 7 (dyn/cra 2 ) < g. < 10 10 (dyn/cm 2 ) et 

{til I to) x 100 > 40 (7o) 

La temperature a laquelle les caracteristiqjes du film de base sont alt6r€es 
est la temperature a laquelle les propri^tSs dynamiques du film de base sont 
alte*r6es lorsque le film de base est constitue d'un polymere ayant une 
excellente resistance ' a . la chaleur tel que les polyesters, les polyamides ou 
les polycarbonates, et cette temperature peut generaleraent 6tre inferieure 
d 1 environ 20°C au point de fusion du polymere (film de base). Lorsque le 
film de base est cons titue* d'un feuille m^tallique, cette temperature est 
d ! environ 300 C C, car les caracteri stiques de la feuille metalliques sont 
modifiees pour une temperature- plus eievee. 

. Le segment de polyester cristallin ayant un point de fusion 
eieve peut avoir un point de fusion de 200 r, C ou plus, lorsqu 1 !! forme a lui 
seul un polymere susceptible de former les fibres. On peut citer comme 
exemples de polyester cristallin, des composants constitues essentiellement 
* d'un polyester aromatique ayant une liaison en position para telle que le 
motif terephtalate d'ethylene, le motif terephta Late de tetramethy lene ou 
similaires. On prefere un composant constitue a 707 0 ou plus en poids de 
motifs terephtalate d'ethylene ou de motifs terephtalate de ti trame thy lene . . 
XI peut renferraer une certaine quantite d ! im diacide tel que 1 'acide iso- 
phtalique, l'acide adipique, l'acide s.ebacique ou 1 'acide dodecanotque . Le 
segment de polyester cristallin de point de fusion eieve a de preference 
un poids moiecuiaire de 400 a 10 000. 

Le segment de polymere ayant un bas point de fusion peut fitre 
pratiquement amorphe dans le copolyester sequence. Des exemples de segment 
de polymere ayant un bas point de fusion sont un polyether, un polyester 
aliphatique, une poly lactone ou similaires. Le segment de polymere a g£nerale 
ment un poids moiecuiaire de 400 a 6 000 et de preference 700 a 3 000. La 
teneur en segment de polymere a bas point de fusion du copolyester sequence 
est de preference comprise dans la gamme de 5 a 80% en poids et mieux de 10 
a 60% en poids, et tout particulierement de 20 a 50% en poids. 
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Des exemples de segment de poiyraere a bas point de fusion 
approprie- sont le polye* thy leneglycol , le poly t£trara£ thy leneglycol , le 
polyadipate d'Sthylene, le polydodScanoa te d'dthylene, le polyadipate de 
n<§opentyle, le poly sSbacate de nSopentyle, le polydoddcanoa te de nSopentyle, 
la poly (£-ca-prolactone) , la polypivalolactone et similaires. ' * 

On peut citer comme exemples approprie's de copolyester 
sequence*, un copolymere sequence de poly te*r£ph tala te d'Sthylene et.de poly- 
oxyde d 'ethylene, un copolymere sequence de poly tSrdphtala te de tdtra- 
methylene et de polyoxyde d Ethylene, * un copolymere sequence* de poly tSrSphta- 
late d^thylene et de polyoxyde de tdtranuSthy lene, un copolymere sequence* 
de polyt^rephtalate de te* tramS thy lene et de polyoxyde de te^rame* thy lene , 
un copolymere sequence de polyterephcaia te d Ethylene et de poly- f-capro- 
lactone, un copolymere sequence* de poly t<5 r£ph talate de tStramd thy lene et 
de poly-6-caprolactone. un copolymere sequence* de poly tgrdphtalate d 'Ethylene 
et.de polypivalolactone, un copolymere sequence^ de poly te^Sphtala te d'Sthylene 
et de polyadipate d'Sthylene, un copolymere sequence "de poly te"re?h talate 
d'ethylene et de polyseba^ate de odopentyle, un copolymere sequence de poly- 
terephcalate de t<§ tramethy lene et de poly dodgcanoate d'Sthyiene, un copoly- 
mere sequence de poly tSrephtalate de tetr amethy Une et de polydodScanoa te 
de ndopentyle, un copolymere sSquencd de poly tdrSphtala te-isophtalate 
d 'Ethylene et de polyoxyde de t e^rame" thy lene , un copolymere sequence" de 
poly terSphtalate-isophtalate de t<§ tram£ thy lene et de polyoxyde de tdtra- 
m£thyiene et similaires. 

On peut.re"aliser le film stratifie" de 1 ' invention selon le 
procede* d'extrusion-doublage, c f est-a-dire en extrudant a l'£tat fondu le 
copolyester s^quencS et en le plaquant sur le film de base ou selon le pro- 
c^dd de cjpublage a sec, c'est-a-dire en appliquant un adhdsif au film de 
base ou au film de copolyester sequence" en sgchant 1'adhSsif, puis en rSunis- 
sant les deux gldments. Lorsqu'on utilise le proc^de* d » extrusion-doublage , 
on peut extruder directement le film de copolyester sequence et en revetir 
le film de base ou, e*ventuellement , on peut appliquer un adhSsif connu 
quelconque au film de base et le sdcher avant 1 'extrusion et le recouvreraent 
avec le film de copolyester sequence*. On peut Sgalement rgaliser le film 
stratifig de 1 'invention en appliquant une solution de copolyester sequence* 
sur le film de base, selon les techniques de revetement par rouleau grave* , 
a rouleaux inverse's, a la barre ou par pulverisation ou similaires et en 
sSchant pour £liminer le solvant. 
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Le film de base et le copolyester sequence peuvent avoir 
des epaisseurs variables. On choisit 1 'epaisseur* approprige selon l'uti- 
lisation du film stratifie et ses conditions d'emploi mats, de preference, 
1' epaisseur du film de base doit e'tre de lb^im ou plus, mieux de 10 a 5 00 yum 
et tout, particulierement de 10 a SO^imjetcelle du film de copolyester sequence* 
est de preference de 30^im ou plus, et mieux, de 30 a 500 yi m et tout parti- 
culierement de 30 a lOO^ira. 

Dans le film stratifie de 1 invention, on peiit eventuelle- 
raent disposer un autre film plastique ou une autre feuille metallique a 
I'extgrieur du film de base ou entr.e le film de base et le film de copolyester 
sequence, ou rdaliser un rev6tement complSmentaire avec une autre rSsine ou 
une impression compiementaire . 

On peut sceller a chaud le film stratifie de 1 'invention , 
sans que le film plastique tel qu'un film de polyester, de polyaraide ou de 
polycarbonate ou le film metallique perdent leurs propri£t£s dynamiques et 
.leurs bel aspect et en obtenant une excellente force du scellage dans une 
gamme etendue de temperatures allant de temperatures basses, inferieures par 
exemple a la temperature ordinaire, a des temperatures eievees pouvant 
depasser 130 C C. 

De plus, le f ilm- stratif ie de l'invention presente une 
excellente resistance au dechirement, a la formation de piqdres, aux chocs, 
a l'usure et a l'huile, les films n'ont.pas tendance a coller entre eux et, 
de plus, ne sont pa's toxiques. 

L'invention est illustree par les exemples non limitatifs 
-suivahts, dans lesquels les parties sont ' exprimees en poids. On realise les 
essais de la fagon suivante : 

(1) Module d 'Young et allongement a la rupture. 

On fond le materiau a etudier et on le fagonne en un film 
qu'on laisse secher. On decoupe le film d'essai ainsi obtenu en bandes larges 
de 1 cm, qu'on laisse reposer a la temperature indiquee, pendant 5 mn, en 
utilisant un appareil Tensilon (type UTM-III , fabrique par Toyo Seiki K.K). 
On trace la courbe charge-allongement pour un ecartement initial de 1,5 cm 
avec une vitesse de traction de 30 cm/mn, et on calcule,a partir de la courbe, 
le module d'Young & (dyn/cm 2 ) et 1 'allongement a la rupture (A-Wo) x 100 (%) 

(2) Point de fusion. 

En utilisant un appareil de microde termination du point de 
fusion (fabrique par Yanagimoto Seisakusho), on eieve la temperature a la 
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Vitesse de l°C/mn et on determine le point de noircisseraent au microsc pe 
polarisant. 

(3) Force du scellage a chaud du film stratify, 

On utilise la machine Tensilon (type UTM-III, fabrique par 
Toyo Seiki K.K). On laisse reposer a la temperature indiqu^e pendant 5 mn 
le film stratifie scelie a chaud, puis on le soumet a un pelage en T avec 
une vitesse de tete de 30 cm/mn. 
EXEMPLE 1 . 

On introduit dans un reacteur en acier inoxydable, 10000 parties 
de terdphtalate de dimethyle, 5 800 parties de butanediol-i ,4 et 6 parties 
de tetrabutylate de titane et on soumet le melange a une reaction d'dchange 
d'ester entre 140 et 230°C sous atmosphere d : a Z ote. On ajoute le melange 
r^actionnel a-un melange de polyoxyde de tetramethy lene ayant un poids 
moieculaire de 1 000 (3 800 parties) et d'Irganox 1010 (30. parties; anti- 
15- oxydant fabrique par Ciba-Geigy) qu'on a. prechauffe a 230°C. On abaisse ' 

progressivement la pression dans le reacteur en eievant. la temperature, puis 
on soumet le melange a une reaction de polycondensa tion a 245°C sous une 
pression. reduite d ! environ 0,1 mm Hg,pendant 2. h, et en agitant . On 
. refroidit a L'eau le copolymere sequence.de poly terephtala te de tetrame thylene 
20 et de polyoxyde de tetramethy lene ainsi obtenu, puis on le granule en 

Jg obtenant des granules cylindriques ayant un diametre de 3 mm et une longueur 
de-3 mm, qu'on seche a 80°C sous une pression d'environ 0,1 mm Hg pendant 
5 h. La viscosite reduite du copolymere ainsi obtenu est "de 1,74 dl/g, 
. mesuree a la concentration de 0,2 g/dl dans un melange 6/4 en poids de 
25 phenol et de tetrachloroe thane et a 30°C. Le point de fusion est de 215°C. 

0n presse a chaud le. copolyes ter sequence, a 230°C, sous une 
pression de^ 4 bars, pendant 30 s, en utilisant une plaque de fer revfitue de 
poly tetraf luoroethy lene, puis on laisse refroidir pour obtenir un film. 
On- mesure les proprietes dynamiques du film ainsi obtenu a la temperature 
30 ordinaire (20°C), a 130°C et a 160°C . 

Comme film de base, on utilise un film de poly terephtalate 
d'ethylene a orientation biaxiale, ayant une epaisseur de 19^umet, comme 
adhesif, on utilise une solution a 15% en' solide d'un melange 95/5 en poids 
de Vylon 300 (fabrique par Toyo Boseki K.K.) et de Collonate L (fabrique par 
35 Nippon Polyurethane K.K.) dans l'acetate d'ethyle. On applique l'adhesifau 
film de base avec un enducteur a rouleau grave, (mailles de 100 ^im x 40 ^im) 
et on fait passer le produit obtenu a travers un. sechoir de 2 m a la vitesse 
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de 30 m/mn, puis on realise un doublage avec un film de copolyester sequence 
non oriente, ayant une epaisseur de 40^um , avec une temperature de serrage 
de 90 a 95°C et une pression de serrage de 5 bars selon le proce*d£ de 
doublage a sec. On reunit les deux feuilles du film stratifie* ainsi obtenu 
de telle sorte que les faces constitutes par le copolyester sequence* non 
oriente des deux films se regardent, puis on scelle a chaud a 250°C sous 
une pression de 2 bars pendant 1 s. Les propria t&s dynamiques de la couche 
de rdsine de polyester sequence" figurent dans le tableau I ci-apres et la 
force du scellage a chaud du film stratifie* figure dans le tableau II ci- 
apres. A titre comparatif, on mesure les propria t^s dynamiques et la force 
de scellage a chaud de polySthy lenes et d ! un copolyester statistique, ayant 
des points de fusion aemblables a celui du copolyester sequence* precedent. 
Les rtsultats figurent respectivement dans le tableau I et le tableau II. 
EXEMPLE COMPARATIF 1 

On reprend l ! exemple 1, si ce n'est qu'on utilise, au lieu 
du copolyester sequence, le copolyester statistique suivant. 

Le copolyester statistique, constitue* de poly tdrgphtalate 
d'ethylene et de dicarboxy late de dodScane dans le rapport molaire de 80/20, 
est obtenu selon un proce*de* classique d'echange d'ester a partir du terephta- 
late de dimethyle, de 1 ' ethy lenegly col et de l'acide dodecanedicarboxylique . 
II a une viscosite intrinseque de 0,695. dl/g, mesurge dans un melange 6/4 
en poids de phenol et de tetrachloro-1 , 1 , 2 , 2 Ethane a 30°C. 
EXEMPLE COMPARATIF 2 

On reprend l'exemple 1, si ce n'est qu'on utilise, au lieu 
du copolyester sequence, un polyethylene de viscosite ilevie (Hizex =# 5600F, 
fabrique par Mitsui Toatsu Chemicals Inc.). . 
EXEMPLE COMPARATIF 3 

On reprend l'exemple 1, si ce n'est qu'on utilise, au lieudu 
copolyester sequence, un polyethylene a faible viscosite (Sumikasen J =#= a 
F 702-2, fabrique par Sumitomo Chemical Co. Ltd.). 

On realise le scellage a chaud du copolyester statistique 
de l'exemple comparatif 1 en operant comme pour le copolyester sequence de 
l'exemple 1. On scelle a chaud les polyethy lenes des exemples comparatif s 2 
et 3 en operant de la faqon suivante : on. extrude a l'etat fondu le poly- 
ethylene et on en revet, avec une epaisseur de 40 ^um , un film de poly tereph^a 
late d 'ethylene a orientation biaxiale epais de 12^um. On reunit deux 
feuilles du film stratifie ainsi obtenu en mettant face a face la couche de 
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polyethylene des deux films, puis on scelle a chaud a 250°C sous une 
pression de 2 bars pendant Is. 

TABLEAU I 



5 


ptumero ue 
1 'exemple 
correspon- 
dant a la 
couche de 


Point de 
fusion 


2 

Module d 'Young fc (dyn/cra ) 


Allongement a la 
rupture 

(Lt/io) x ioo a) 




(°C) ' 


20°C 


• 130°C 


160°C 


20 °C 


130°C 


160°C 




rdsine 
















10 


Exemple 1 


2L5 


2,0.x 10 9 


5,0 x 10 8 


• 4,0 x 10 8 




400 


. 300 




Exemple 
compara- 


215 


7,6 x 10 8 


3,0 x 10 8 


2,7 x 10 8 


50 


20 


10 




tif 1 
















15 


Exemple 
compara- 
tif 2 


132 


2,7 x 10 9 


2,0 x 10 8 




200 


100 


* 




Exemple 
compara- 


110 


3,3 x 10 9 






300 


* 






tif 3 

















* 20' Nota : * II est impossible de rdaliser la mesure car la matiere est fondue. 



TABLEAU II 



Num£ro de 1' exemple 
correspondant au film 


Force du scellage a chaud 
(g/cm) • 


stratifie 


20 °C 


160°C 


Exemple 1 


4000 


500 


Exemple comparatif 1 \ 


. 1000 


50 


Exemple comparatif 2 


2400 


0 


Exemple comparatif 3 


1500 


0 



Comme ie montrent les r^sultats ci-dessus, le film stratifie 
30 comportant une couche de r^sine de copolyester sequence de I 'invention pr£sente 
une excellente force de scellage a chaud, non seulenent a la temperature ordi- 
naire, mais 6galement a une temperature £lev£e de 160°C et, d ! autre part, 
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le film stratifie des execnples comparatifs ne pr£sente pas cette excellente 
force de scellage a chaud a temperature eievee. 
EXEMPLE 2 

A un. film de poly terephtala.te d'ethylene a orientation biaxiale 
epais de 12 urn , on applique un agent d'ancrage constitue* d'un isocyanate 
(EL 250, fabrique" par Toyo Ink K.K. a la concentration de 47.) en utilisant 
une calandre et on fait passer le produit obtenu dans un s£choir de 2 m 
ou on le seche par de l'air chaud a 110 C C. On extrude a l'etat fondu sur la 
couche de revStement, le copolyester sequence" de I'exemple 1, avec une 
temperature de la r^sine de 230°C et on realise un doublage sur une 
epaisseur de 40^im a la vitesse de 40 m/mn. On scelle a chaud le film 
stratifie ainsi obtenu et on mesure la force du scellage a chaud comme decrit 
dans l ! exemple 1. La force du scellage a chaud est de 3 600 g/cin a la tempe- 
rature ordinaire et de 550 g/cm a 160°C. 
EXEMPLE 3 

On introduit dans un reacteur en acier inoxydable, 6 200 parties 
de t£re>htalate de dimethyle,. 4 000 parties de butanediol-1 , 4 et 5,5 parties 
de tetrabutylate de titane et on soumet le melange a une reaction d'echange 
d'ester entre 140 et 230°C sous atmosphere d'azote. On ajoute le melange 
reactionnel a un melange de polyoxyde de tetramethylene ayant un poids moie- 
culaire de 1 000 (5 000 parties) et de Sumillizer BHT (antioxydant fabrique 
par Sumitomo Chemical Co., Ltd; 23 parties) qu'on a prechauffe a 230°C, On 
abaisse progress! vement la pression dans le reacteur en eievant la tempe- 
rature, puis on soumet le melange a une reaction de poly condensation a 245°C 
sous une pression reduite d 1 environ 0,1 mm Hg pendant 2 h en agitant, en 
obtenant un copolymere sequence de poly terephtalate de tetramethylene et de 
polyoxyde de tetramethylene. On seche le copolymere sequence ainsi obtenu 
a 80°C sous une pression reduite d 1 environ 0,1 mm Hg pendant 5 h. La viscosite . 
reduite ( sp/c) du copolymere est de 1,99 dl/g, mesuree a la concentration 
-de 0,2 g/dl dans un melange 6/4 en poids de phenol et de te trachloroethane 
a 30°C. Le point de fusion est de 205°C. 

On presse a chaud le copolyester sequence a 230°C sous une 
pression de 4 bars pendant 30 s en utilisant une plaque de fer revetue de 
poly tetrafluoroe thy lene , puis on laisse refroidir en obtenant un film. On 
mesure les proprietes dynamiques du film ainsi obtenu, a la temperature ordi- 
naire 20°C , 130°C et 150°C. Les resultats figurent dans le tableau III 
suivant . 
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TABLEAU HI 



Module d ! You 


ng t- (dyn/cm 2 


) 


Allongeraent a la rupture 
(AZ/fc>) x 100 (%) 


20°C - 


130°C 


150°C 


20 °C 


130°C 


150°C 


1,0 x io 9 


3,5 x lp 8 


2,0 x 10 8 


500 


400 


300 



10 



15 



20 



25 



Comme film de base, on utilise un film de poly terephtalate 
d'ethylene a orientation biaxiale.epais de lO^m, un film de Nylon 66 ayant 
une epaisseur de 20 ^ ou un film de polycarbonate ayant une epaisseur de 
20^0. et comme adhesif, on utilise une solution a 157. en matieres solides d'un 
melange 95/5 en poids de Vylon 300 (fabrique par Toyo Boseki K.K.) et de 
Coilonate L (fabrique par Nippon Polyurethane K.K.) dans 1 'acetate d'ethyle. 
On applique 1 'adhesif au film de base avec un endue teur a rouleau grave 
(avec une ouverture de mailles de lSO^m x 40^) et on fait passer le produit 
obtenu dans un sechoir de 2 ma la vitesse de 30 m/mn, puis on double avec 
un film de copolyester sequence non oriente, ayant une epaisseur de 40 un 
avec une temperature de serrage de 90 a 95°C et une pression de serrage 
de 5 bars, selon le procede de doublage a sec. On reunit deux feuilles du 
film stratifie ainsi obtenu, le cote constitue par le copolyester sequence, 
non" oriente des deux films se regardant, puis on scelle a chaud dans les 
conditions suivantes : 

Lorsqu'on utilise le film de poly terephtalate d 'ethylene, comme 

film de base : 

temperature : 250°C, pression : 2 bars/seconde. 

Lorsqu'on utilise le film de Nylon 66 comme film de base : 

temperature : 240°C, pression : 2 bars/seconde. 

Lorsqu'on utilise comme film de base le polycarbonate derivant . 
du bisphdnol A : 

temperature : 220°C, pression : 2 bars/seconde. 

Les resultats figurent dans le tableau IV suivant. 
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TABLEAU IV 



Film de base 


Temperature 


20 °C 


150°C 


Poly tdrSphtalate d'^thylene 

Nylon 66 

Polycarbonate 


3000 (g/cm) 

2000 

2800 


500 (g/cm) 

300 

300 



EXEMPLE 4 

On introduit dans un rSacteur en acier inoxydable 6 200 parties 
de tgrgphtalate de dira£thyle, 5 000 parties d ! e* thyleneglycol , 5 parties 
d'ac£tate de zinc et 3 parties de trioxyde d'antimoine et on soumet le 
melange a une reaction d'£change d'ester entre 140 et 230°C sous atmosphere 
d'azote. On ajoute ce melange rgactionnel a un melange de polyoxyde de tgtra- 
raSthylene ayant un poids mol£culaire de 1 000 (5 000 parties) et d'lrganox 
1010 (antioxydant fabrique* par Ciba-Geigy; 23 parties) qu'on a pre'chauffe" 
a 230°C. On abaisse progressivement la pression dans le rdacteur en Slevant 
la temperature, puis. on soumet le melange a une reaction de polycondensation 
a 245°C sous une pression r^duite d 'environ 0,1 mm Hg pendant 2 h et en agi- 
tant. On seche le produit re*actionnel a 80°C sous une pression rSduite d 'envi 
ron 0,1 ram Hg pendant 2 h. La viscosity re*duite (^ sp/C) du copolymere ainsi 
obtenu est de 1,59 dl/g, mesur^e a la concentration de 0,2 g/dl dans un 
melange 6/4 en poids de phenol et de te*trachloro£ thane a 30°C. Le point de 
fusion est de 200°C . 

On presse a chaud le copolyester sequence* a 230°C sous 4 bars 
pendant 30 s, en utilisant une plaque de fer revetue de poly te* traf luoro- 
e*thylene, puis on laisse refroidir en obtenant un film. On raesure a 20°C, 
130°C et 150°C les propriety dynamiques du film ainsi obtenu. Les r^sultats 
figurent dans le tableau V.suivant. 

TABLEAU V 



2 

Module d'Young & (dyn/cm ) . 


Allongement a la rupture 
(A* f£o) x 100 (%) 


20°C 


130°C 


150°C 


20 °C . 


130°C 


150°C 


6,0 x 10 8 


2,5 x 10 8 


1,0 x 10 8 


600 


400 


300 
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Cotnme film de base, on utilise un film de p ly terephtalate 
d'ethyiene a orientation biaxiale, ayant une epaisseur de 19^um et comme 
adhdsif, on utilise une solution a 15% en constituants solides d'un melange 
95/5 en poids de Vylon 300 (fabrique* par Toyo Boseki K.K.) et de Collonate L 
(fabriquS par "Nippon Polyure thane K.K.) dans l'acetate d'ethyie. On 
applique l'adhesif au film de base avec un enducteur a rouleau grave* (ouver- 
ture de mailles 150^Jtn x 40^im) , on fait passer le produit obtenu dans un 
sSchoir de 2 m a la vitesse de 30 m/mn,. puis on realise un doublage avec un, 
film de copolyester sequence" non orients, ayant une epaisseur de 40^im , 
avec une temperature de serrage de 90 a 95°C et une pression de serrage de 
5 bars, selon le precede de. doublage a sec. On re*unit deux feuiiies du.film 
stratifie ainsi obtenu, les films de copolyester sequence* non orient^ se 
regardant, puis on scelle a chaud a 250°C sous 2 bars pendant 1 s. La resis- 
tance du scellage a chaud du film est de 2 800 g/cm a la temperature ordi- 
naire et de 200 g/cm a 150 : C . 
EXEMPLE 5 

On inrroduit dans un r£acteur en acier inoxydable, 6 000 parties 
de terephtalate de dimethyle, 2.000 parties d ' isophtalate de dimethyle, . 
4 600 parties de butanediol-1 , 4 et 4,5 parties de t£ trabuty la te de titane, 
puis on .soumel le melange a une reaction d'echange d'ester entre 140 et 230°C, 
sous atmosphere d 'azote. On ajoute le melange reactionnel a un melange de 
poly.oxyde de te trame thy lene ayant un poids moieculaire de 1000 (3 000. parties) 
et d'ljrganox 1010 (antioxydant , fabrique par Ciba Geigy ; 24 parties) qu'on 
a prechauffe a 230°C. On abaisse progr essivement la pression dans le reacteur 
en eievant la temperature, puis on soumet le melange a une reaction de poly- 
condensation a 245°C sous une pression reduite d'environ 6,1 mm Hg pendant 
;2 h, en agitant, pour obtenir un copolymere sequence de poly ( terephtalate- 
isophtaiate de tetrarae thy lene) et de polyoxyde de te trame thy lene . On seche 
le produit reactionnel a 80°G sous une pression reduite d'environ 0,1 ram Hg 
pendant 2 h. La viscosite reduite (^sp/C) du copolymere ainsi obtenu est 
de 1,70 dl/g, mesuree a la concentration de 0,2 g/dl dans un- melange 6/4* en 
poids de phenol et de tetrachloroe thane a 30°C. Le point de fusion est de 
185°C. 

On presse a chaud le copolyester sequence a 230°C sous 4 bar9 
pendant 30 s, en utilisant une plaque de fer revetue de poly tetraf luoro- 
ethylene, puis on laisse refroidir en obtenant un film. On mesure les pro- 
prietes dynamiques du film ainsi obtenu, a la temperature ordinaire, a 130 o C" 
et a 160°C. Les resultats figurent dans le tableau VI suivant. 
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TABLEAU VI 



Module d'Y 


2 

oung £ (dyn/cm ) 


Allongenient a la rupture 
(AX/£o) x 100 (%) 


20 °C. 


130°C 


160 °C , 


20 °C 


130 e C 


■ 160°C 


2,0 x 10 8 


3,0 x 10 8 


4,0 x 10 7 . 


600 


300 


200 



Comme film de base, on utilise un film de poly tdrephtala te 
d'dthylene a orientation biaxiale ayant une dpaisseur de 19^ira et on utilise 
comme adhSsif une solution a 15% en matieres solides d 'un melange 95/5 en poids 
de Vylon 300 (fabrique" par Toyo Boseki JC.K.-) et le Collonate L (fabriqu£ 

10 par Nippon Polyur£thane K.K.) dans 1 *ac£tate d'gthyle. On applique l'adhSsif 
au film de base avec un enducteur a rouleau grave* (ouverture de mailles 
150^im x 40 urn), et on fait passer le produit obtenu "a travers- un se*choir de 
2m, a la vitesse de 30 m/mn, puis on realise un doublage avec un film de 
- copolyester sequence non oriente" gpais de 40 ^im avec une temperature de 

15 serrage de 90 a 95°C. et une pression de serrage de 5 bars, selon le proc£de* 
de doublage a sec. On re*unit deux feuilles du film stratifie* ainsi obtenu,. 

-f les films de copolyester sequence* non oriente se regardant, puis on sceile 
a chaud a 250°C, sous 2 bars pendant 1 a. La force du scellage a chaud du 
. film est de 3 400 g/cm a la temperature ordinaire et de 200 g/cm a 160°C. 

20 EXEMPLE 6 

On extrude a l'etat fondu le. copolyester sequence* obtenu dans 
1'exemple 1 et on en revfit une feuille de cuivre ayant une epaisseur de 
35^um quJon a traite"e par Electrolyse en obtenant une epaisseur de 50 ^im de 
re sine a la temperature de 235°C et a la vitesse de 40 m/mn. On rSunit deux 
25 feuilles du film stratifie ainsi obtenu, les c6te*s constitue*s par la resine 
des films se regardant, puis on scelle a chaud a 250°C sous 4 bars pendant 
1 s. La resistance du scellage a chaud du film est de 3 500 g/cm a la tempe- 
rature ordinaire (20°C) et de 1 200 g/cm a 160°C . 
EXEMPLE 7 

30 On revet les deux faces d'un film de poly t£r£phtalate d 'ethylene 

a orientation biaxiale, Epais- de 19^ira , du copolyester sequence* non, oriente 
dpais de 30^im obtenu dans i'exeraple 1, en operant de fagon semblable et avec 
le merae adhesif que dans Texemple 1, en btenant un film stratifie a trois 
couches constitue d'un film de copolyester sequence" non oriente (epais de 
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30^m), d'un film de poly tgre*phtalate d'gthylene a rientation biaxiale 
(e*pais de 19 jim) et d'un film de c polyester sequence* non orients (Spais 
de 30^im). On r£unit deux feuilles du film ainsi obtenu, puis on scelle a 
chaud a 250°C sous 4 bars pendant 1 s . La resistance du scellage a chaud du 
film est de 3 200 g/cra a la temperature ordinaire 20°C et de 350 g/cm a 
160°C. 

Bien entendu, diverses modifications peuvent fitre apportees 
par 1'homrae de Tart aux dispositifs ou proce*de*s qui viennent d'etre dScrits 
uniquement a titre d'exemples non limitatifs, sans sortir du cadre de 
1 ! invention. 
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REVENDICATIONS 

1. Film stratifie* adh£sif a chaud, caract6ris6 en ce qu'il est 
constitue* d'un film de base qui est un film plastique ou une feuille 
metallique etd'un film d'une r£sine constitute essentiellement d'un 
copolyester sequence* ayant un point de fusion supdrieur a 180°C mais 
infSrieur a la temperature a laquelle les caracteristiques du film de 
base sont alt6r6es et un module d'Youngt (dyn / cm ) et un allongement 
a la rupture (A#/io) x 100 {%) mesurds a 20 3 C et a 130 o C, ayant les 
valeurs suivantes 

.10 7 (dyn/cm 2 Xt< 10 10 (dyn/cm 2 ).et 
C&i/io) x 100> 40 (%), 
le film de resine recouvrant au moins une face du film de base. 

2. Film stratifie* adh£sif a chaud selon.la revendication 1, carac- 
tdrise* en ce que le copolyester sequence* est constitue* d ! un segment de 
polyester cristallin ayant un point de fusion Sieve* et d'un segment de 
polymere ayant un bas point de fusion et un poids moldculaire de 400 ou plus, 

3. Film stratifie* adhSsif a chaud selon la revendication 1, carac- 
t£ris6 en ce que le copolyester sequence* a un point de fusion supSrieur a 
180°C mais inf£rieur de 20°C.au point de fusion du film de base. 

4. Film stratifie" adhdsif a chaud selon la revendication 2, carac- 
tSrise en ce que le segment de polyester cristallin a point de fusion Sieve* 
est constitue" de 707 0 en poids ou plus de motifs tSrSphtalate d'Sthylene ou 
tSrSphtalate de tStramSthy lene, et en ce que, lorsqu "on realise un polymere 
susceptible de former des fibres a partir de ce composant seul,. ce polymere 
a.un point de fusion de 200°C ou plus et a un poids molSculaire de 400 a 

10 000. ' . 

5. Film stratifie adhdsif a chaud selon la revendication 2, 
caractSrise* en ce que le segment de' polymere ayant un bas point de fusion 
est un polySther ou un polyester ayant un poids molSculaire de 400 a 6 000. 

6. Film stratifie" adhdsif a chaud selon la revendication 2, 
caracterise* en ce que le segmenc de polymere a bas point de fusion constitue 
5 a 807* en poids du copolyester sSquencS. . 

7. Film stratifie .adhdsif a chaud selon la revendication 2, carac- 
tSrise* en ce que le segment de polymere a bas point de fusion constitue 

de 20 a 507« en poids du copolyester ' sequence* . 
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8- Film stratifie adhesif a chaud selon la revendication 1, 

caracterise en ce que le film de base esc un film plastique en polyester, 
polyamide ou polycarbonate, ou un.e feuille me tallique e« aluminium ou en cuivre, sous 
forme d'un film -non orients, a orientation uhiaxiale ou a orientation biaxiale. 
5 9. Film stratifie adhesif a chaud selon la revendicatlon 1, carac- 

terise en ce que le film stratifie est constitue d'un film de base ayant 
une epaisseur de 10 a 500 ^.m et d'un film de copolyester sequence ayant 
une epaisseur de 30 a SOO^itn. 

10. Film stratifie adhesif a chaud stlon la revendication 1, carac- 

10 terise en ce que le film stratifie est constitue d'un film de base ayant 
une epaisseur de 10 a 30 ^ ec d ; un film de copolyester sequence ayant 
une epaisseur de 300 a loO^um. 

11 ; Film stratify adhesif a chaud selon la revendication I, carac-. 

terise en ce que la rdsine est un copolymere sequence de polyterephtalate 

1.5 d 'ethylene et de polyoxyde d'ethylene, un copolymere sequence de polyte- 
rephtalate de tetramethy lene et de polyoxyde d'ethylene, un copolymere 
sequence de poly tdrephca late d'ethylene et de polyoxyde de tetramethylene, 
un copolymere sequence de poly t erephtalate de tetram^thy Une et de poly- 
oxyde de tetramethylene, un copolymere sequence de poly L6rephtalate 

20 -fd'ethylene et de poly-fc-captolactone, un copolymere sequence de poly- 

tere.phcalate de tec ramethy lene et de poly -£-capro lactone , un copolymere 
sequence de polyterephtalate d'ethylene et de polypivalolactone, un copo- 
lymere sequence de poly teiephtalate d'ethylene et de polyadipate d'ethylene, 
un copolymere sequence de polyterephtalate d Ethylene et de polysdbacate 

25 de rieopentyle, un copolymere sequence de polyterephtalate de tetramethylene 
et de polydodecanoate d'ethylene, un copolymere sequence de poly terephta- . 
late de tetramethylene et de polydodecanoa te de neopentyle, un copolymere 
sequence de poly (terephtalate-isophtalate d'ethylene) et de polyoxyde de 
tetramethylene ou un copolymere sequence de poly (terephtalate-isophtalate 

30 de tetramethylene) et de polyoxyde de tetramethylene. 

12 • Film stratifie adhesif a chaud selon la revendication 1, 

caracterise en ce que le film de base est un film de polyterephtalate 
d'ethylene ayant une epaisseur de 10 a 30^m et le film de resine est un 
film epais de 30 a 70^um constitue d'un copolymere sequence de terephtalate 

35 de tetramethylene et d'oxyde de tetramethylene renfermant 20 a 507. en 
poids de polyoxyde de tetramethylene ayant un poids moieculaire de 400 
a 3 000. 



20 . . " 2216108 

13. Film stratifil adh^sif a chaud selon la revendication 1, 
caract£ris6 en ce que le film de base est un film de poly te*r£phtalate 
d'Sthylene ayant une gpaisseur de 10 a 30 ^itn et le film de rSsine est un 
film ayant une £paisseur de 30 a 70^jm constitue* d'un copolymere sequence* 

5 de poly ( t£r£phtala te-isophtalate de t£tram£thylene) et de polyoxyde de 

tdtrame*thy lene renfermant 20 a 50% en poids de polyoxyde de t6tram£ thy lene 
ayant un poids mol^culaire de 400 a 3 000. 

14. Film stracifiS adh£sif a chaud selon la revendication 1, 
caractSrise* en ce que le film de rgsine est obtenu par extrusion a I'Stat 

10 fondu et doublage du copolyester s£quenc6 sur le film de base. 

15. Film stratifie* adhgsif a chaud selon la revendication 1, 
caractdrisc en ce qu ? on l ! a prepare en appliquant un adh€sif sur le film 
de base et/ou unfilm de copolyester sequence* et en r£unissant ces films. 
16; Film stratifie* adh£sif a chaud selon la revendication 1, 

15 caract£rise* en ce qu'on l ! a produit en appliquant une solution de copoly- 
ester s£quenc£ sur le film de base, selon une technique de revfitement par 
rouleau grave* , a rouleaux inverses, a la barre ou par pulverisation et en 
s^chant pour chasser le solvant. 



